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Innowacyjne technologie -
optymalna sita przylegania

Systemy wiazace dla kazdego wyzwania

+ Bardzo silne przyleganie

#+ Doskonata szczelno$¢ w obszarze brzeznym
+ Brak wrazliwosci pozabiegowej

+ Krotkic a dzieki prostemu uzyci



Utwardzalny swiattem, samowytrawiajacy,

jednokomponentowy system adhezyjny

Jedyny w swoim rodzaju z technologia 3D-SR

Niespotykana sita przylegania opiera sie na
szczegodlnych wiasciwosciach chemicznych, kté-
rych podstawe stanowi technologia samoutwar-
dzajacej sie struktury firmy Tokuyama. Juz przed
utwardzeniem Swiattem liczne grupy fosforowe
tworzg pofaczenia z apatytem na powierzchni

zeba i jonami wapnia tkanki zeba.

Aplikacja 20 SEK.
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Natozy¢ Bond Force i wsmarowac

Bezpieczne uzycie

Po doktadnym pokryciu $cian ubytku tylko
jedna warstwa BOND FORCE system adhe-
zyjny jest gotowy do dalszej obrobki.

Powstata w ten sposéb zelowa warstwa adhezyj-
na jest mniej wrazliwa na osuszanie powietrzem.
Dzieki rozmaitym wigzaniom chemicznym grup
polimeryzacyjnych po utwardzeniu $wiattem
powstaje odporna i wytrzymata na zerwanie

warstwa adhezyjna.

Osuszanie 10 SEK.

Najpierw delikatnie, a potem intensywnie osuszy¢

sprezonym powietrzem

Proste uzycie

Po aplikacji konieczna jest faza osuszania
wynoszaca tylko 10 sekund, potem mozna
przejs¢ do utwardzania.

Monomer SR

Utwardzanie $wiattem

Optymalny wynik

BOND FORCE dzieki swojej doskonatej sile
przylegania i uwalnianiu znacznej ilosci
fluorku zapewnia optymalny wynik przy
minimalnym naktadzie pracy.

Testy laboratoryjne potwierdzaja doskonatq szczelnos¢ w obszarze brzeznym

Niezalezne badania potwierdzaja bardzo
dobre wiasciwosci systemu adhezyjnego
BOND FORCE.

Cytat: ,Bardzo dobrg skutecznos¢ systemu
adhezyjnego BOND FORCE, ktorq analizo-
wano w badaniu in vitro wypetnien

V klasy potwierdzajq wysokie wartosci dla
szczelnosci brzeznej na catym obwodzie
wielkosci 95%.”

* (badanie do wgladu u producenta
i dystrybutora)
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zrédto: Bond Force
dr Blunck, Charité

][] po obcigzeniu kapielg zmiany

Berlin
temperatury
Porownanie sity przylegania
W prowadzonym przez dwa lata bada- Tokuyama. Podczas badania materiat w kontrolnych badaniach przeprowadza-
niach naukowych przetestowano i udo- BOND FORCE charakteryzowat sie nych po roku i dwoch latach. BOND FORCE
kumentowano site przylegania systemu doskonatymi wartosciami przylegania, gwarantuje uzytkownikowi trwafg i pewna
adhezyjnego BOND FORCE firmy ktére udato sie potwierdzi¢ takze site przylegania.
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Test na obcigzanie mikrorozcigganiem zebiny (badanie 2-letnie)



Cienka jednolita warstwa

Dzieki zelowatej warstwie o niskiej
lepkosci Bond Force rozktada sie réwno-
miernie nie tworzac pecherzy powietrza
w ubytkach w ksztatcie stopni. Kazde
miejsce na powierzchni zeba zostaje przy-
kryte, dzieki temu nie tworza sie tak zwane
suche plamy (,dry spots”). Po utwardzeniu

Swiattem pojawiajg sie kolejne wigzania
chemiczne. Powstaje , tréjwymiarowa siec’,
ktéra tworzy odporna i wytrzymatg na
rozerwanie warstwe adhezyjna. Opra-
cowywanie staje sie fatwiejsze i szybsze.
Gwarantuje to uzyskanie najlepszych

wynikow.
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warstwa wigzaca

kompozyt
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Powstawanie warstwy wigzacej

5 warstwa wigzaca
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Xeno V (Dentsply)

1\ warstwa wigzaca

BOND FORCE (Tokuyama)

Bez rozdzielania

BOND FORCE pozostawia uzytkownikowi
wystarczajaca ilos¢ czasu podczas pracy,
poniewaz warstwa wigzaca pozostaje
stabilna przez 5 minut, nie nastepuje
rozdzielenie faz. Nawet po odparowaniu
rozpuszczalnika nie dochodzi do rozdzie-
lenia wody i monomeru, poniewaz BOND
FORCE nie zawiera acetonu.

BOND FORCE (Tokuyama)  G-aenial Bond* (GC)

1 min.
... po natozeniu

ABRZ —

(Super.Dentin)

Uwalnianie znacznej ilosci fluorku
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Easybond (3M ESPE)

Dzieki reakcjom che-
micznym monomeru
czynnosciowego

w warstwie
graniczacej z zebing
powstaje tak zwana
Jsuperzebina’, ktéra
jest odporna na
dziatanie kwasow

i zasad, chroniac

w ten sposéb zab
przed préchnica
wtérna.

zrédto: Nikaido, et al.,
Tokio Medical and
Dental University,
2007

Zarowno BOND FORCE firmy Tokuyama jak
i tez One-Up Bond F Plus uwalniaja stale
fluorek i w ten sposéb chronia leczony
ubytek skutecznie przed préchnica
wtorng. Zwiaszcza materiat BOND FORCE
charakteryzuje sie szczegdlnie duza iloscig
uwalnianego fluorku.

Zrédto:
Tokuyama Research &
Development Center



Najlepsze dozowanie potaczone z najlepszymi
witasciwosciami BOND FORCE

nacisnij i dozuj

BOND FORCE pe~

%

wskaznik ilosci

proste i bezpieczne zamkniecie

ZALETA 1
Dtugopis

Dzieki innowacyjnej formie aplikacji uzycie
aplikatora BOND FORCE PEN przypomi-
najacego dtugopis jest dziecinnie proste.
Wystarcza tylko 2-3 klikniecia aby w higie-
niczny i prosty sposob dozowac potrzebny
materiat.

ZALETA 2

Zasada Safe’n Easy

BOND FORCE PEN mozna otworzyc

i zamknac w prosty sposoéb przekrecajac
nasadke o 90 stopni. Wskaznik informuje

o tym, ile materiatu juz zuzyto. Na wskazniku
umieszczona zostata specjalna kreska ozna-
czajaca, ze w aplikatorze pozostato jeszcze
60% materiatu.

ZALETA 3
Aplikowanie

Aplikowane sg zawsze krople tej samej
wielkosci, co pozwala na oszczedne do-
zowanie materiatu. W ten sposéb mozna
unikna¢ nadmiaru materiatu i pracowac
w Sposob oszczedny.

Wydajnos¢ »
#rédio: Tokuyama Dental R&D
BOND FORCE BOND FORCE AdheSEoneF XenoV i-Bond SE OptiBond Solo Plus
Bond / . i
[l R g
TOKUYAMA TOKUYAMA Ivoclar Vivadent AG Dentsply Heraeus Kulzer Kerr
Aplikacja Pen butelka Pen butelka butelka butelka
mg / krople 10,5 mg 15,6 mg 16,7mg 22,0mg 27,2mg 25,1mg
krople / ml 95 64 60 47 34 42
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Utwardzalny swiatlem system adhezyjny
z kontrolg wzrokowa
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A+B bond

miesza-
nie 5 sek.

Proste uzycie

One-Up Bond F PLUS pozwala oszczedzi¢
cenny czas. Takie etapy robocze jak wytra-
wianie, ptukanie i osuszanie sg juz zbedne.
Zmieszaj system adhezyjny A+B, natéz,
wsmaruj i naswietl - gotowe.

Pudetko Quick’n Easy

Prawdziwy postep gwarantujgcy komfort
uzytkowania: W nowym pudetku Quick'n
Easy mozna przechowywac oba skfadniki,
ktore sg natychmiast dostepne

i zabezpieczone przed przewréceniem.
Rece nie maja kontaktu z roztworem.

Naktadanie
i wsmarowywanie
10 sek.*

Naswietlanie
10 sek.

Widoczna kontrola

One-Up Bond F PLUS minimalizuje
btedy techniczne. Kazdy etap pracy jest
potwierdzany wzrokowo, co pozwala
go sprawdzic i skorygowac. Praca z tym
srodkiem wyklucza nawisy.
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25 sek.

dla uzyskania optymalne-
go wyniku

*Jezeli ubytek jest
wiekszy niz gtéwka
pedzelka nalezy od-
powiednio wydtuzyc
Czas wsmarowywania
srodka 15s.

Niezawodne przyleganie

One-Up Bond F PLUS gwarantuje
uzyskanie optymalnego wyniku przy
minimalnym naktadzie tylko w ciaggu 25
sekund. Bezpiecznie, prosto i szybko - ze
szczegolnie duza sifa przylegania.

Doskonate wtasciwosci - potwierdzone przez naukowcow
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Produkt A Produkt B ONE-UP Bond F PLUS
[l szkliwo zeba [] zebina
[] szkliwo zeba metoda termocykliczna [] zebina zeba metoda termocykliczna
(6000 cykli) (6000 cykli)

Wyciag z badania prof. dr Schmalza, Uniwersytet Regensburg, 2004

Innowacja w zastosowaniu - sita w przyleganiu

Prosty etap leczenia odpowiada za
wiekszg site przylegania i idealng wytrzy-
mato$¢. Nowosc systemu adhezyjnego
generadji plus. Bezposrednio po natozeniu
preparat nalezy wsmarowac specjalnym
aplikatorem - monomer wnika dzieki
temu do tkanki twardej zeba. Powstaje
wyrazny wzorzec szkliwa, co pozwala na
stworzenie trwatego potaczenia z zebem.

metoda naktadania

Renomowani naukowcy poddali materiat
One-Up Bond F PLUS licznym testom

i stwierdzili, ze produkt ten posiada
bardzo dobre wiasciwosci. Jest to materiat,
ktéry potwierdza swoja niezawodnosc¢
poprzez zmiane koloru.

Jako lampe polimeryzacyjna mozna
stosowac lampe halogenowa (10 s)
plazmowa (6 s) lub LED (10 s).

odpornos¢ na rozcigganie MPa (S.D.)

wsmarowywanie
(10 Sekund)

czas dziatania
(20 sekund po
natozeniu)

szkliwo zeba

zebina




Specjalny system adhezyjny
do selektywnego wytrawiania szkliwa

Zoptymalizowany zel wytrawiajacy

1111

Dzieki bardzo matym naktadkom mozna
precyzyjnie aplikowac TOKUAMA ETCHING
GEL HV w obszarze szkliwa.

ETCHING
GEL HV
ETCHING
GEL HV

Specjalnie do selektywnego wytrawiania
szkliwa opracowano preparat TOKUAMA
ETCHING GEL HV

Wytrawianie i ptukanie 10 sek.

Osuszanie powietrzem
i wigzanie > 10 sek.

Zel wytrawiajacy jest dobrze widoczny
i mozna go potem fatwo sptukac.

Osuszanie powietrzem
i utwardzanie $wiattem 20 sek.

Natéz ETCHING GEL HV i sptucz Osusz powietrzem i natéz EE Bond

Bezpieczne uzycie Proste uzycie

ETCHING GEL HV natozy¢ tylko na nieoszli-
fowane krawedzie szkliwa ubytku

Po osuszeniu ubytku natozy¢ EE-BOND na
szkliwo i zebine. Pozostawic tylko na 10

i po 5 sekundach sptukac sekund bez wsmarowywania.

Najpierw osusz powietrzem i nastepnie utwardz swiattem

Optymalny wynik

Po 10 sekundach osuszy¢ powietrzem

i utwardzi¢ swiattem. EE-BOND gwarantuje
w potaczeniu z ETCHING GEL HY optymalna
site przylegania zaréwno do szkliwa jak

i tez zebiny.

Doskonate wartosci przylegania zarowno do szkliwa jak i tez zebiny

Dzieki specjalnym, dopasowanym do

siebie komponentom systemu ETCHING ES;%IQMA

GEL HV i EE-BOND nowy system adhezyjny SOp‘tiBP?nd
0lo Flus

zapewnia nawet wieksze wartosci przyle- Adper™
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Jednoczesnie dzigki wytrawianiu selektyw- XP Bond % \;FF [ rioslfowane
nemu zostaje zabezpieczona zebina, co pater [ E— e
zmniejsza wrazliwo$¢ pozabiegowa. S~ E E I =stina
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Takze niezalezne badania potwierdzaja kwasem fosforowym tworzy zaréwno

doskonate wiasciwosci systemu adhezyj- na powierzchni szkliwa jak i tez zebiny

nego EE-Bond.

Cytat:,Na podstawie tego badania In-vitro W Przypadku standardowych uzupefnien

mozna stwierdzic, ze przetestowany samo-  Vklasy..,

adhezyjny system EE-Bond w potqczeniu *(Badanie do wgladu u producenta

z selektywnym wytrawianiem szkliwa i dystrybutora)

skutecznq szczelnos¢ w obszarze brzeznym

T Tm W, .

Syﬁtac
Classic

S(ot‘chond Prime & Bond
Universal NT

[ po obciazeniu kapiela zmiany
temperatury

EE-Bond

[ przed obciazeniem kapiela
zmiany temperatury

Obcigzalnos¢
mikrorozcigganiem
przed i po tescie ter-
mocyklicznym [MPa]

Badanie i rozwdj
Tokuyama Dental
Corporation

,Ciagtos¢ szczelnosci na
obwodzie” w szkliwie
przed i po obcigzeniu ka-
pielag zmiany temperatury

zrédto:
Dr. Blunck,
Charite Berlin



Optymalna szczelnos¢ w obszarze krawedzi

Optymalna szczelno$¢ w obszarze brzeznym w szkliwie w przypadku uzupetnien
V klasy po cyklu termicznym, 200 krotne powiekszenie

System adhezyjny: EE-Bond + Etching Gel HV (5 Sek.)

Kompozyt: Estelite Sigma Quick

Pokrywanie

Dzieki opatentowanemu i jedynemu
w swoim rodzaju monomerowi 3D-SR
powstaje jednolita, samoutwardzajaca
sie struktura i bardzo stabilna warstwa
adhezyjna, ktéra minimalizuje ryzyko
mikroprzeciekéw.

© Tokuyama

Zrédto:
badanie EE-Bond
dr Blunck, Charite Berlin

Optymalna szczelnos¢ w obszarze brzeznym, takze w zebinie, w przypadku

uzupetnien V klasy po cyklu termicznym, 200 krotne powigkszenie

System adhezyjny: EE-Bond

Kompozyt: Estelite Sigma Quick

Ankieta Dental Barometer - analiza

EE-Bond i Etching Gel HV byty przed-

miotem ankiety przeprowadzonej wérdd
niemieckich lekarzy dentystéw przez firme
Tokuyama we wspotpracy z czasopismem

Dental Barometer.

W jakim stopniu byli Paristwo zadowoleni

z produktu EE-Bond?

W praktycznym tescie udato sie wykaza¢,
ze EE-Bond i Etching Gel HV posiadaja
doskonate wiasciwosci, ktére przekonaty
licznych uzytkownikdw.

Jakie wiasciwosci EE-Bond przekonaty Pan-
stwa najbardziej?

L]
05-207 Sondercpycy

Jakie whasciwosci zelu wytrawiajacego
przekonaty Paristwa najbardziej?

52 % = zadowoleni
48 % = bardzo zadowoleni

34 % = proste uzycie

18 % = uwalnianie fluorku

16 % = pewna sita przylegania

15 % = niewymagajacy pod wzgledem technicznym
9 % = zmniejszenie wrazliwosci pozabiegowej
7 % = doskonata szczelnos¢ brzezna (brak

mikroprzeciekow)

1 % = brak odpowiedzi

36 % = doktadne dozowanie

24 % = doskonate przyleganie
w miejscu aplikacji

23 % = dobra widocznos¢

17 % = fatwe sptukiwanie



Grupa

Typ

Liczba komponentéw
Rozpuszczalnik primera
Mieszanie

Etapy robocze

Potrzebny czas

Zalecany czas polimeryzadji

Rodzaj utwardzania

Kompatybilny z utwardzalnymi swiattem
kompozytami innych producentéw

Nieprzezierno$¢ dla promieni rentge-
nowskich

Uwagi

Systemy adhezyjne
dwukomponentowe

ONE-UP BOND F PLUS

System adhezyjny All-in-One do zmieszania
Monomer (6. generacja)

dwa

woda

5 sekund

mieszanie, aplikowanie, naswietlanie

25 sekund

10 sekund dla lampy halogenowej i LED,
6 sekund dla lampy plazmowej

utwardzanie $wiattem
tak

tak

Dzieki jedynej w swoim rodzaju zmianie
koloru niezawodny podczas pracy.

Systemy adhezyjne
jednokomponentowe

L
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BOND FORCE / BOND FORCE PEN

System adhezyjny All-in-One bez mieszania
3D SR Monomer (7. generacja)

jeden

woda, alkohol

bez

aplikowanie, osuszanie, naswietlanie

40 sekund

10 sekund dla lampy halogenowej i LED,
6 sekund dla lampy plazmowej

utwardzanie $wiattem
tak

tak

Sprawdza sie szczegdine dobrze

w pofaczeniu z produktami Estelite,
jednolita, cienka warstwa, tatwe aplikowanie
przy pomocy BOND FORCE PEN.

System adhezyjne
jednokomponentowe

EE-BOND

System adhezyjny All-in-One bez mieszania
(+selektywne wytrawianie szkliwa)

3D SR Monomer (7. generacja)
jeden + Zel wytrawiajacy
woda, alkohol

bez

wytrawianie, ptukanie, osuszanie,
aplikowanie, osuszanie, naswietlanie

40 sekund

10 sekund dla lampy halogenowej i LED
6 sekund dla lampy plazmowej

utwardzanie Swiattem
tak

tak

Specjalnie do selektywnego wytrawiania szkliwa

w potaczeniu z bardzo lepkim Etching Gel HV, optymalne
przyleganie i doskonata szczelno$¢ w obszarze krawedzi
bez wrazliwosci pozabiegowej, niewymagajacy pod

wzgledem technicznym.

ONE-UP BOND F PLUS

BOND FORCE

BOND FORCE PEN

10 ml wystarcza na 280 razy

Zestaw:
2 x 5ml, Quick'n Easy Box,
miseczka do mieszania,

5 ml wystarcza na 280 aplikacji

Uzupetnienie:
5ml butelka

Uzupetnienie:
2ml Pen

2ml wystarczaja na 190 aplikacji

EE-BOND

5 ml wystarcza na 280 aplikacji

Zestaw:
5ml butelka,
2.5ml zel wytrawiajacy,

50 mikropedzelkdw z uchwytem

25 mikropedzelkow,
miseczka do mieszania
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